附件1

2022年朝阳区企业研发投入资助计划
项目申报指南

1、 政策依据：
《朝阳区企业研发投入资助计划管理办法》（朝科文〔2021〕1号）
二、企业申请条件：
（一）在朝阳区依法注册纳税的企业法人；

（二）经认定且在有效期内的高新技术企业（国家或中关村高新技术企业）；

（三）企业上一年度研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例符合以下要求：

1. 上一年度销售收入小于5,000万元（含）的企业，比例不低于5%；

2. 上一年度销售收入在5,000万元至2亿元（含）的企业，比例不低于4%；

3. 上一年度销售收入在2亿元以上的企业，比例不低于3%。

（四）对已获得2021年企业研发投入资助计划项目立项的企业不再重复支持，对已获得2022年朝阳区高新技术产业发展引导资金和科信局立项支持的企业不予重复支持。
（五）每家企业限报一个项目，同一单位以及关联单位不得将内容相同或相近的研发项目同时申报不同区科技计划项目，凡属重复申报的，取消评审资格。
三、项目申报的时间及程序
（一）项目申报时间
1．系统提交材料时间截止到2022年7月20日下午17:00 
2．纸质材料提交时间另行通知
3．咨询电话：
项目申请、资料填报：65094567  联系人：程冬

技术支持：65202511-801  联系人：李咪娜
项目申报咨询时间：
工作日上午9:00-11:00，下午2:30-4:30
（2） 项目申报程序
1.打开北京市朝阳区科技项目申报系统（http://cyppc.zhihuichy.com/bg-xmgl.aspx）。如第一次登录，点击“注册”进入注册页面，按要求如实填写单位信息，等待系统管理员审核。审核通过后登录，进入申报界面。
2.点击朝阳区科技计划项目申报—添加项目申报—朝阳区企业研发投入资助项目申报，按要求逐项填写各项内容，并上传签字盖章版项目申请书、项目实施情况报告和所有附件材料后保存提交。如因故填写中断，可点击当前页面“保存”按钮，后续在「管理项目申报」中找到并点击该项目继续填写（注：上传附件目录必须点击添加附件进行上传，请勿提前点击“提交申请”按钮）。
3.区科信局工作人员对提交的项目申报材料进行初审，申报单位可登录系统查询材料审批状态。对未通过初审的材料，申报单位可查询未通过理由并修正后重新提交。
四、申请材料要求：
各项目申报单位应实事求是地认真撰写、组织和提交项目申报材料：
（1） 纸质版材料：
提交时间另行通知
所有系统申报材料一式两份，A4胶订（用浅色封面纸），从头到尾右下角顺序编写页码，加盖骑缝章
（二）发送邮箱材料：
《2022年企业研发投入资助计划项目信息表》（见通知附件），将此表电子版发送至邮箱：yinjie@biecc.com.cn。

（三）系统填报材料要求：
系统填报《朝阳区企业研发投入资助计划申请书》
附件材料：
1.《朝阳区企业研发投入资助计划申请书》PDF格式（注：系统填报完后自动生成，打印后申请单位意见处需单位负责人签名并加盖公章）；
2．项目实施情况报告（无模板要求）；
3．其它相关证明材料：
（1）企业营业执照、高新技术企业证书（国家或中关村高新技术企业）及其他相关资质证书等材料；
（2）企业上一年度研发经费实际支出情况的费用清单（无模板要求）；
（3）申报单位独立法人独立核算的近两个年度企业财务审计报告及截止本年度5月的所有月度会计报表（与项目申请书所填数据保持一致，不得提供集团公司或关联公司账目）；
（4）技术创新活动证明材料，包括知识产权证书、独占许可协议、新产品或新技术证明（查新）材料（申报项目发生的技术创新活动证明材料与企业其它技术创新活动材料要分别注明并分开）；
（5）国家、市级政府部门科技计划立项证明。
（注：企业申请资助项目应为2021年度研发项目，申请书中研发项目投入情况应与财务研发费用核算账目严格一致。评审完成后，区科信局将要求拟立项企业委托社会中介机构对项目研发投入情况进行专项审计，审计费用由申报企业自行承担。）
五、经费预算：
本项目为非定额资助，立项后给予一次性补助，单个项目资助额度一般不超过50万元。
六、评审方式：
区科信局对申报材料进行形式审查，并组织项目专家评审择优立项，项目评审暂不安排答辩环节。申报企业2020年、2021年技术合同登记额将作为项目评审的评分标准之一，鼓励企业加强技术合同登记工作。（技术合同登记咨询电话：64842996）
※本指南解释权归北京市朝阳区科学技术和信息化局

第二部分   重点支持领域

（一）人工智能：1. 机器人；2. 智能装备驱动控制技术；3. 计算机视觉；4. 机器学习；5. 无人机；6. 3D打印

（二）工业互联网：1. 工业数字化装备；2. 工业互联自动化；3. 工业互联网平台与工业软件；4. 工业互联网网络；5. 工业互联网安全

（三）网络与信息安全：1. 密码技术；2. 认证授权技术；3. 系统与软件安全技术；4. 网络与通信安全技术；5. 安全保密技术；6. 安全测评技术；7.安全管理技术；8.应用安全技术

（四）空间地理信息：1. 网络环境下多系统运行的GIS软件平台构建技术；2. 组件式和可移动应用的GIS软件包技术；3. 基于3D和动态多维的地理信息系统（GIS）平台构建技术；4. 面向地理信息系统（GIS）的空间数据库构建技术；5. 电子通用地图构建技术；6. 地理信息系统（GIS）行业应用技术

（五）集成电路：1. 集成电路设计技术；2. 集成电路产品设计技术；3. 集成电路封装技术；4. 集成电路测试技术；集成电路芯片制造工艺技术

除上述领域外，符合《国家重点支持的高新技术领域》，并通过自主研发，掌握核心知识产权的高新技术成果（服务）一并予以支持。
